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Spostovani,

Vljudno Vas vabimo, da se konference udelezite kot sponzor ali razstavljavec
in Vam v nadaljevanju predstavljamo ponudbo paketov:

SPONZORSKI PAKETI VSEBINA PAKETOV

Logotip na ekranu v predavalnici
Vedji razstavni prostor v avli konferenénega dogajanja
(v blizini recepcije)

e Ponudba promocijskega materiala udelezencem

Logotip na promocijskem materialu (plakati, vabila)

e Razstavni prostor v avli konferenénega dogajanja
Multimedijska predstavitev vaSega podjetja v avli konferenénega
dogajanja

e Logotip na internetni strani SLO-Cip
Promocija na uradnem materialu dogodka (zlozenka)
Objava sponzorja in logotipa med odmori predavanj na panoju in
ekranu neposrednega spletnega prenosa

RAZSTAVNI PROSTOR

e Razstavni prostor v avli konferenénega dogajanja

DELITEV
PROMOCIJSKEGA

MATERIALA

e Delitev promocijskega materiala vsem udelezencem

Ce imate posebne Zelje, nas kontaktirajte!

Veselimo se Vase udelezbe in sodelovanja na
1. SLOVENSKI KONFERENCI O CIPIH IN POLPREVODNIKIH!

prof. dr. Marko Topié
Predsednik konference SLO-¢ip 2023

Kontakti:
Prof. dr. Marko Topié Dr. Bostjan Glazar
Predsednik konference SLO-Cip 2023 Clan organizacijskega odbora
Tel.: +386 (0)1 476 84 70 Tel.: +386 (0)1 476 89 53
E-posta: marko.topic@fe.uni-lj.si E-posta: Bostjan.Glazar@fe.uni-lj.si
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